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Abstract (en)
[origin: WO9309890A1] The invention relates to a method of improving the fatigue life of holes and cut-out portions formed in material sheet wherein
on at least one area on the sheet where a hole is to be formed or a hole for the cut-out portion is to be formed, the sheet is compressed, and most
preferably forming indentations from said compression, on at least one side, and preferably two sides of the material sheet. The process is generally
applicable, but is particularly useful where the sheet is to be used in high fatigue loading and stress conditions, such as aircrafts. The invention also
provides for an apparatus for improving the fatigue resistance of holes and cut-out portions in material.

Abstract (fr)
L'invention concerne un procédé d'amélioration de la résistance à la fatigue de pièces trouées et découpées dans une tôle. Selon ce procédé, au
minimum sur une zone de la tôle où un trou doit être fait ou une découpe réalisée, la tôle est comprimée de préférence en créant des entailles dues
à ladite compression, sur au moins un côté et de préférence sur les deux côtés de la tôle. Le procédé est applicable de manière générale, mais
il est particulièrement utile là où la tôle doit être utilisée dans des conditions de charge et de contraintes importantes, telles que dans les avions.
L'invention concerne également un appareil améliorant la résistance à la fatigue des zones trouées et découpées dans la matière.
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